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摘 要

由於塑膠微成型技術的發展，使得微熱壓成型技術成為熱門的課題，微熱壓有許多優點如工作壓力低 ，材料流動率低，流

動距離短，成型面積大，殘留應力低等。 本研究以實驗室自行設計組裝的微熱壓機進行微熱壓實驗，並使用電容式非接觸

位移計針對熱壓機精 度做檢測，以了解熱壓機壓板移動時的平行度對熱壓的影響。然後使用綜合加工機以微切削方式製作

微結構模仁，並以PMMA為材料進行熱壓實驗，運用田口實驗方式，找出各個因子的最佳參數與對熱壓 成型的貢獻。然

後進行單變數分析，探討不同參數對熱壓成型的影響。實驗成品於顯微放大系統下觀 測微結構缺陷並測量尺寸。

關鍵詞 : 微熱壓成型，田口品質，微結構
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